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Abstract (en)
The plug connector consists of a metallic casing (15) with soldering terminals and a metallic connector part (4) in the form of a coaxial plug and/or
a coaxial socket. The soldering terminals extend, in the form of soldering pins (19, 21), from the bottom face (17) of the casing (16). The soldering
pins engage with associated electric connections provided in the form of contacted installation holes (4) on the circuit board, when the casing is
mounted on the circuit board. The soldering pins are soldered to the circuit board (10) in a soldering bath. The casing comprises an annular collar
(18) at its bottom face, in a concentric arrangement with a soldering pin for an inner coaxial conductor (22). The soldering pins (19) for outer coaxial
conductors (5) and/or the earthing potential of the coaxial connector are distributed around the annular collar.

Abstract (de)
HF-Koaxial-Steckverbinderteil für festen Anbau an eine Leiterplatte (10), bestehend aus einem metallischen Gehäuseteil (16) mit Lötstiften (19, 21)
und einem metallischen Steckteil (4) in Form eines Koaxialsteckers bzw. einer Koaxialbuchse, bei dem das Gehäuseteil (16) an seiner Unterseite
(17) in einen in sich geschlossenen Ringkragen (18) in einer zum Lötstift (21) für den Koaxial-Innenleiter (22) konzentrischen Anordnung übergeht
und bei dem die Lötstifte (19) für den Koaxial-Außenleiter (5) bzw. das Bezugspotential des Koaxial-Steckverbinderteils (15) am Umfang des
Ringkragens (18) verteilt angeordnet sind. <IMAGE>
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